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台数
1
1
1
2
1
1マシニングセンター ヤマザキ マザック NEXCA 430A

ボール盤 NSD-13R
マシニングセンター ヤマザキ マザック NEXCA 410A

フライス盤（半導体） OKUMA
タッパー ブラザー BTO-263

主要設備
機械設備名称 メーカー 形 式

フライス盤（半導体） HITACHI ZMF-V

取得資格・
免許

協力工場
（所在地）

主要取引企業
（所在地）

・㈱ニクニ白鷹

主要製品

・半導体部品
・光学機械部品

受注形態・
生産加工内容

・MCフライス、汎用フライス、仕上等
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■  製品および会社の特色・事業内容

得意加工分野 MC・フライス

従 業 員 1名（ 男1名 女0名 ）
創 業 年 月 平成12年10月
工 場 規 模 敷地175.76㎡ 工場52.81㎡

担 当 者 鈴木 昭二郎
Ｔ Ｅ Ｌ

所 在 地 〒992-0772 白鷹町大字横田尻1367
代 表 者 鈴木 昭二郎
資 本 金

主にMCフライス、汎用フライス、精密部品加工を行っています。

連 絡 先

テクニカルスズキ
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